




























专利名称(译) 超声背衬构件及其制造方法以及超声探头

公开(公告)号 CN105286913A 公开(公告)日 2016-02-03

申请号 CN201510296016.6 申请日 2015-06-02

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社
三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社
三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社
三星电子株式会社

[标]发明人 李元熙
孙光辰
宋炅勋
金相旻
南基雄
李成宰

发明人 李元熙
孙光辰
宋炅勋
金相旻
南基雄
李成宰

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 B05D1/18 B06B1/06 B06B1/0685 G10K11/002

代理人(译) 胡江海

优先权 1020140088449 2014-07-14 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种超声背衬构件及其制造方法以及超声探头。所述超声探头包
括：超声模块，包括将超声波转换成电信号或将电信号转换成超声波的
换能器；背衬构件，通过使用吸收由超声模块产生的超声波的背衬材料
来填充多孔泡沫型主体而获得。
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